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Popis produktu:
Skenovacf téliska LASAK BioniQ® — dlouh4 a Gzka QR
a QN se skladaji ze t¥ &asti (Ti baze, fixaéni Sroub,
skenovaci ¢ast), uZivatelsky nerozebiratelnych. Spodnf
cast (Ti baze) a fixacni Sroub jsou vyrobené z titanové
slitiny Ti,AlV ELI, vrchni skenovacf ¢ast je vyrobena
z polyetheretherketonu (PEEK).
Skenovaci téliska LASAK BioniQ® — kratka QR a QN se
skladaji ze ti samostatnych &asti (Ti baze, fixaéni Sroub,
skenovaci ¢ast), které od sebe mize uZivatel oddélit.
Spodni cast (Ti baze) a fixa¢ni Sroub jsou vyrobené
z titanové slitiny Ti AV ELI, vrchnf skenovaci cast je
vyrobena z materidlu ABS.
Skenovaci téliska LASAK BioniQ® Screw-On se skla-
daji ze dvou &asti (Ti baze, skenovaci ¢ast), uzivatelsky
nerozebiratelnych. Spodnf ¢ast (Ti baze) je vyrobena
z titanové slitiny Ti ALV ELI. Vrchnf skenovacf cast je
vyrobena z polyetheretherketonu (PEEK).
Skenovacf téliska LASAK IMPLADENT® se skladaji ze
dvou samostatnych dasti (télo skenovactho téliska,
fixaéni Sroub), které od sebe mlZe uZivatel oddélit.
Télo skenovaciho téliska je vyrobeno z materialu PEEK
— TECA, fixacni Sroub je vyrobeny z titanové slitiny
Ti ALV ELL
Pouzité materidly jsou bioinertni a jsou vhodné k po-
uzitl v lidském téle. Protetické platformy QR a QN
implantologického systému BioniQ® jsou barevné
odliseny tak, aby nedoslo k zdméné kompatibilnich
komponent.
Uéel pouziti:
Skenovaci téliska jsou urcena k prenosu polohy a ori-
entace dentélnich implant4td, analogd implantatd, pilitd
a analogl pilfta Screw-On implanta¢nich systémd LA-
SAK IMPLADENT® a BioniQ® pfi extraorélnich a intra-
orélnich CAD/CAM skenovacich procesech.
Upozornéni: Skenovaci téliska Screw-On jsou dostup-
nd pouze pro implantacni systém BioniQ®.
Indikace:
Skenovaci téliska se upevriuji k odpovidajicimu dentalni-
mu implantatu nebo pilifi Screw-On v Ustech pacienta
nebo k analogu na laboratornim modelu. Skenovaci té-
liska prenaeji pozici osy a orientaci dentalniho implan-
tatu, pilife nebo analogu pti intraoralnim nebo extrao-
ralnim skenovani. Nasledné je mozné v CAD softwaru
spravné urcit pozici implantatu.
Kontraindikace:
Viechny pouZivané materidly jsou bioinertni. Velmi
vzacné mohou néktefi pacienti vykazovat alergii nebo
precitlivélost vi¢i pouzitym materidldm a jejich sloz-
kdm. Popis materiald je uveden v popisu produktu.
Preventivni opatfeni:
Skenovaci téliska jsou ur¢ena pro jednorazové pouziti.
Skenovaci téliska jsou invazivni vyrobky, které je moz-
né kombinovat s dalsimi zdravotnickymi prosttedky,
prisludenstvim a nahradnimi dily.

Varovani:

Pacient mize spolknout nebo vdechnout skenovacf t&-
lisko. B&€hem intraoralniho pouzivani musi byt viechny
produkty zajistény, aby se vzhledem k jejich tvaru a ve-
likosti zabranilo jejich spolknuti ¢i vdechnutf pacientem.
Skenovaci télisko musi byt pred pouZitim isté a v za-
vislosti na druhu skenovaciho téliska a zplsobu jeho
pouzitf sterilni nebo dezinfikované. Pro ¢isténi, steri-
lizaci nebo dezinfekci aplikujte doporucené metody,
které jsou uvedeny v odstavcich Cisténi a dezinfekce;
Sterilizace.

Cisténi a dezinfekce:

Je doporuceno pouzivat nésledujici vyrobcem ové-
fenou proceduru ¢isténi a dezinfekce. Povrch télisek
se mechanicky odist/ jemnym kartackem s nylonovym
vlasem a déle se umyje v ultrazvukové lazni pomo-
cf vhodného piipravku (Durr Dental ID 220 nebo
ekvivalentniho) po dobu | minuty, pficemz je nutné
zajistit, aby se jednotliva téliska navzajem nedotykala.
ZvIastni pozornost je treba vénovat otvorlm a duti-
nédm. Skenovaci télisko BioniQ® — krétké a t&lisko IM-
PLADENT® je tieba distit v rozebraném stavu. Zbytky
Cisticich a dezinfekénich prostredkd je tfeba dikladné
oplachnout tekoucl vodou a téliska osusit. PouZivejte
pouze isticl a dezinfekén( prostiedky vhodné pro &is-
ténf/dezinfekci protetickych komponent.

Sterilizace:

Skenovaci téliska se dodévaji dekontaminovand, nes-
teriln{ v NESTERILNIM obalu/blistru. Pred klinickym
(intarordlnim) pouzitim skenovaciho téliska musi byt
skenovacf télisko sterilizovano. Pied sterilizaci se vyro-
bek vloZ{ do steriliza¢niho obalu uréeného pro navrho-
vany zplsob sterilizace (napF. sa¢ky a role spol. WIPAK
MEDICAL, Steriking). P¥i sterilizaci v autoklavu dopo-
ru¢ujeme pouzit teplotu 121 °C po dobu miniméalné
20 minut nebo 134 °C po dobu minimélné 4 minut.
Vy$3i teplota sterilizace nez doporu¢end mlZe vést
k poskozeni komponent. Skenovacf téliska jsou presné
komponenty, které se nesméji pouzivat okamzité po
vyjmuti z autokldvu z d@vodu termalni expanze materi-
alu skenovaciho téliska, kterd mdze vést k nepresnému
vysledku skenovani. Doporucena pracovni teplota je
18-25 °C.

Pokud jsou na konci steriliza¢niho cyklu na sterilnim balenf
nebo na skenovacim télisku vihka mista nebo zbytky teku-
tiny, nechte skenovacf télisko zchladnout, opét ho zabalte
a znowu sterilizujte s del$im susicim intervalem.
Upozornéni: Skenovaci télisko BioniQ® — kratké
se nesmi sterilizovat jako celek. Skenovaci éast
z materidlu ABS (bila ¢epicka) je tfeba nejprve
jemnym tahem sejmout z baze a separatné ji pou-
ze dezinfikovat vyse popsanym zptisob Spodni
cast téliska se poté sterilizuje standardnim zpu-
sobem.

Pracovni postup:

Skenovaci télisko se nasazuje na implantat, analog
implantdtu nebo pili Screw-On a pfipevni se po-
moci standardniho Sroubovédku pro dany systém:
IMPLADENT® — hex 1.4, BioniQ® — hex 1.25. Srou-
bovéky jsou vyrobené z nerezové oceli.

e  Zkontrolujte kompatibilitu skenovaciho téliska

s pouzitym implantdtem ¢i analogem implantétu.

«  Skenovaci télisko musi byt pred pouzitim Cisté
a v zavislosti na druhu skenovactho téliska a zpQ-
sobu jeho pouZitf sterilizované nebo dezinfikova-
né. Pro ¢isténf a sterilizaci dodrzujte pokyny, které
jsou uvedeny v odstavcich Cisténi a dezinfekce;
Sterilizace.

« Nepouzivejte skenovaci télisko, které vykazuje
poskozeni, deformaci nebo zménu barvy. Pouzitf
poskozeného nebo pozménéného skenovaciho
t&liska mzZe vést k nepresnym vysledkm skeno-
vani.

e Prisroubujte skenovaci télisko k implantatu, analo-
gu implantatu nebo piliti Screw-On pomocf Srou-
bovaku pro dany implantacni systém. Maximalnf
utahovaci moment je 5 Ncm.

e Zkontrolujte spravné dosazenf téliska do vnittni
geometrie implantatu nebo na pili¥ Screw-On.
Pokud je znateln& vertikéIni nebo rotacni vile,
skenovaci télisko nenf korektné dosazeno a je
nutné ho nasadit spravné.

« Vpiipadé sélo nahrady je vhodné télisko oriento-
vat plochou do bukalniho sméru (ne k pfiléhajicim
zublm).

«  PH skenovani postupujte dle instrukci vyrobce
skeneru. Po dokoncenf skenovani skenovacf télfs-
ko od$roubuijte a vyfadte.

e Pokud pouzivate skenovaci sprej, vyhnéte se jeho
aplikaci na skenovacf télisko a na analog implanté-
tu. Nikdy nepouzivejte skenovaci sprej ve skeneru
nebo v Ustech pacienta.

Pokud je skenovaci télisko pouzivano intraoralné,

dodrzujte také nasledujici pokyny:

e Pred pouzitim se ujistéte, Ze je skenovaci télisko
Cisté a v zavislosti na druhu skenovaciho téliska
sterilnf nebo dezinfikované. Pro ¢isténi a sterilizaci
dodrzujte pokyny, které jsou uvedeny v odstav-
cich Cisténi a dezinfekce; Sterilizace.

«  Pred pouzitim skenovaciho téliska se ujistéte, Ze
stabilita implantatu je dostatend pro pfisroubova-
nf a odsroubovéni skenovaciho téliska.

e Pacient nesmi mit skenovaci télisko v Gstech déle
nez jednu hodinu.

Pokud je skenovaci télisko pouzivano extraoralné,

dodrzujte také nasledujici pokyny:

«  Ujistéte se, Zze viechny komponenty jsou pred
sestavenim Cisté. Pro odisténf skenovaciho télfs-
ka pouzijte stlateny vzduch. Pokud tato metoda
nenf pro ocisténf skenovaciho téliska dostatecna,
pouzijte postupy, které jsou uvedeny v odstavci
Cisténi a dezinfekce.

Dalsi informace:

«  Pro dodate¢né informace kontaktujte zakaznické
centrum spole¢nosti LASAK.

o  Povinnostf uZivatele je zachazet s vyrobky LASAK
dle pokynd vyrobce.

UZivatel musi zvazit, zda je ¢i nenf pouziti produktu

vhodné pro konkrétniho pacienta za konkrétnich pod-

minek. Spole¢nost LASAK se vzdava odpovédnosti za
jakékoli ptimé, neptimé ¢i jiné skody vzniklé ve spojeni

s chybami v odborném Usudku ¢i postupu pfi pouzivan{
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tohoto produktu.

Skenovaci téliska jsou soudasti implantologickych sys-
témd a sméjl byt pouzita pouze ve spojeni s odpo-
vidajicimi originalnimi komponenty a nastroji téchto
implantologickych systém a podle doporuceni, in-
strukel @ manuald vydanych spole¢nost! LASAK. Pouziti
komponent a néstrojdi vyrobenych tretf osobou rudf
platnost zaruk a dalSich vyjadrenych zavazkd spole¢-
nosti LASAK.

Doporuéeni:

Skenovaci téliska jsou uréena pro laboratorni (extra-
ordlnf) i klinické (intraorélnf) pouziti. Se skenovacimi
télisky je opravnén pracovat pouze zubni IékaF nebo
zubnf technik. Béhem intraoralniho pouzivani musf byt
vsechny vyrobky zajistény, aby se vzhledem k jejich
tvaru a velikosti zabranilo jejich spolknuti ¢i vdechnuti
pacientem.

Skenovaci téliska jsou soucasti implantologickych
systémd a sméji byt pouzita pouze s origindlnim im-
plantatem, pilitem Screw-On, resp. analogem odpo-
vidajiciho implanta¢niho systému a piisludné protetické
platformy. PFi pouZiti neorigindlnich komponent ne-
Ize zarucit presnost vysledku skenovani a spolecnost
LASAK v takovém p¥ipadé nenese zadnou zodpovéd-
nost za $patny vysledek.

Pfed nasazenim skenovactho téliska se ujistéte, Ze
sty¢nd plocha, na kterou umistujete télisko, je cista
a zbavena usazenin, tekutin, zbytkd kostnich a mék-
kych tkani.

K upevnéni skenovacich télisek Ize pouzit vyhradné na-
stroje spolecnosti LASAK k tomuto Gelu urcené. Pri
pouZitl neoriginalnich nastrojd nelze zaru¢it presnost vy-
sledku skenovani a spolecnost LASAK v takovém pripadé
nenese zadnou zodpovédnost za $patny vysledek.

V piipadé jakéhokoli poskozeni & zmény plvodniho
tvaru skenovactho téliska, naptiklad vlivem nesprav-
ného zachazeni, opakované sterilizace nebo cisténi,
skusu téliska pacientem v ptipadé intraoralniho pouziti,
déle skenovacf télisko nepouzivejte a vymérite ho za
nové.

Doporuceny utahovaci moment je 5 Ncm. PouZiti vét-
3tho utahovactho momentu mdze vést k nepresnym
vysledkdim skenovan.

Nepouzivejte skenovaci prasek ¢i sprej na téliska.
Tvar skenovacich télisek nesmi byt upravovan.
Kompatibilita se skenery a softwary:

Software skeneru musf disponovat adekvatni knihovnou.
Pottebné knihovny je mozné stéhnout na www.lasak.cz
nebo nas kontaktujte: cadcam@lasak.cz.

Skladovani:

Nevystavovat pifmému slunecnimu zéfeni, teplotni
z4téZi ve formé nizké nebo vysoké teploty a vihkosti.
NepouZivat po uplynuti data expirace, kterd je uve-
dena na obalu.

Autorska prava:

Dokumenty spolecnosti LASAK se nesmi kopirovat
nebo publikovat jakymkoli zpdsobem bez pisemného
svolenf spole¢nosti LASAK. IMPLADENT® a BioniQ®
jsou registrované obchodnf znacky spolecnosti LASAK.

Informace o kompatibilité: ¢ llustraéni vyobrazeni skenovacich télisek LASAK
Ujistéte se, Ze pouzivate pouze originalni komponenty LASAK. :
Skenovaci télisko :
Implantaénf systém Druh implantatu Proteticka platforma
Specifikace Kat. & ¢
D3.7, D4.4, D5.1, D5.6 D3.7 - 1801.00 . L‘
IMPLADENT® .
D2.9 D2.9 - 1802.00 .
dlouhé 2815.00 :
S3.5,T4.0,54.0, T5.0a S5.0 QR kratké 2856.00 .
(7ké 2876.00 .
® - .
BioniQ diouhé 2640.00 ®  Skenovacitélisko  Skenovacitélisko  Skenovaci télisko Skenovacf télisko Skenovacf télisko
S2.9 QN krétké 2870.00 ° IMPLADENT® BioniQ® QR — BioniQ® QR — BioniQ® QR — BioniQ® Screw-On
Ozké 2877.00 : dlouhé lizké kratké
$2.9,53.5,T4.0,54.0, T5.0a S5.0 Screw-On dlouhé 2835.00 :

Nesterilni

Nepouzivat opakované

Nepouzivat, jestlize je balenf poskozeno

Pozor, ¢téte piibalovy letdk

PouZit do data

L>@ >

Kéd sarze

Vyrobce

Katalogové ¢islo

Vyrobky spolecnosti LASAK s oznacenim CE pIni pozadavky na
zdravotnické prostiedky dle Smérnice 93/42/EHS




